DEK Predsténa TI1.8202A

z pénového skla, oplasténa sadrokartonovou deskou

Obvyklé pouziti

Typ objektu:

rodinny dim, bytovy dim, administrativni budova, primyslova budova, obchodni budova

SPECIFIKACE SKLADBY

©

® ©
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VRSTVA TLOUSTKA (mm) POPIS

Oplasténi 12,5 Sadrokartonova deska. Faktor

RIGIPS Sadrokartonova stavebni deska RB (A) difuzniho odporu 6-10. Soucinitel
tepelné vodivosti 0,21 W.m-1.K-1.
Objemovéa hmotnost 750 kg.m-3.
T¥ida reakce na oheri A2-s1, dO.

Vyztuzna — Pé&ska k vyztuzeni spary desek.

samolepici tkaninova bandaz

Sparovaci — sadrovy tmel pro tmeleni spojll

DEKFINISH Spéarovaci tmel sadrokartonovych desek

Penetraéni — Pfipravny natér podkladu z 1 dilu

penetrace PC EM emulze lepidla PC® 56 zfedéného 10
dily Cisté vody.

Lepici 0,5-1,0 dvouslozkové asfaltové lepidlo

FOAMGLAS PC 56

Kotvici - Sparové kotvy z nerezové oceli.

FOAMGLAS PC F Kotva

Tepelnéizolaéni 160 difuzné nepropustna deska na bazi

FOAMGLAS T3+ pénového skla

Lepici 1,0-2,0 dvouslozkové asfaltové lepidlo

FOAMGLAS PC 56

Penetraéni - Pfipravny natér podkladu z 1 dilu

penetrace PC EM emulze lepidla PC® 56 zfedéného 10
dily Cisté vody.

Podkladni 20 Sucha omitkova smés pro jadrové

weberdur - klasik JRU

omitky. Zrnitost 2,0 mm. Spotfeba cca
16,5 kg.m-2 (tl. 10 mm). Pevnost v
tlaku 1,5-5 MPa. Pridrznost 0,3 MPa.
Faktor difuzniho odporu 20.




POZARNi BEZPECNOST

Pozarni odolnost

Pozarni odolnost skladby je dana pouzitou nosnou konstrukci. V pfipadé stény z pinych cihel tloustky
nejméné 300 mm, resp. zelezobetonové stény tloustky nejméné 200 mm s krytim vyztuze nejméné 25
mm, |ze uvazovat pozarni odolnost REI 120, resp. REI 90.

Index Sifeni plamene po povrchu

0,0 mm/min

USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Soucinitel prostupu tepla

0.25 W/(m2.K)

ROZSIRENE POUZITi SKLADBY

Pouziti skladby pro jiné objekty ovliviiuji tepelnétechnické, pozarni, akustické, respektive dalsi pozadavky a
doporucéujeme ho vzdy konzultovat s technikem Atelieru DEK.

POZNAMKY KE SKLADBE

Navrhovani

Skladba je ur€ena pro rodinné a bytové domy, administrativni budovy a budovy ob&anské vybavenosti, u kterych
vyvstane potifeba zatepleni ze strany interiéru (napf. pamatkové chranéné fasady nebo fasady z venku nepfistupné). Lze
ji vyuzit také pro budovy s narazovym vytapénim. Vnitfni zatepleni umozriuje rychly nastup vnitini teploty. Jedna se o
skladbu stabilizovanou lepenim. U stén vysky nad 2,5 m se provadi doplrikové mechanické kotveni. Tepelnéizolaéni
vrstva je z nenasakavych desek z pénového skla se sparami vyplnénymi asfaltovym lepidlem. Takova vrstva je zaroven
Gc€innou parozabranou. Nedochézi k distribuci vihkosti smérem k obvodové konstrukci a je tak zamezeno vzniku
nezadouci kondenzace. Vnitfni povrch konstrukce tvofi sadrokartonové desky.

Pozarni bezpecnost

Ttida reakce na oheri tepelné izolace FOAMGLAS® je A1. Ttida reakce na oher lepidla PC® 56 je E. PFi navrhu PBR je
nutné zohlednit stalé pozarni zatizeni. Pfispévek k pozarnimu zatizeni dany pouzitym lepidlem ¢&ini 10 kg/m? zateplované
plochy. Pouziti v administrativnich objektech a nakupnich centrech je pfipustné mimo pozarni Unikové cesty.

Tepelna ochrana budov

Uvedené hodnoty soucinitele prostupu tepla jsou stanoveny pro skladbu vnitfniho zatepleni na zdivu z pinych cihel
tloustky 300 mm. Tepelnétechnické parametry pouZitych materialti byly stanoveny na zakladé CSN 73 0540-3. Tloustka
tepelné izolace byla vyc€islena pfi navrhové teploté venkovniho vzduchu —17 °C. Skladba je posouzena v ploSe stfechy s
uvazovanou korekci na systematické tepelné mosty vlivem kotev 0,010-0,040 W.m2.K™". U konstrukénich detaild je
nezbytné ovéfit jejich funkci podrobnym 2D (3D) tepelnétechnickym posouzenim.

Technologie provadéni

Podklad musi byt soudrzny, vyzraly, suchy, Cisty, bez volnych &astic, hran a vystupkl. Omitka musi byt pevna a
soudrzna. Nutna rovinnost podkladu &ini 3 mm /60 cm. Uprava podkladu se provede natérem emulze lepidla PC® 56
ziedéného 10 dily ¢isté vody, nanasi se valeCkem, spotieba je cca 0,3 I/m2. Desky FOAMGLAS® T3+ se celoplos$né lepi
lepidlem PC® 56, se sparami vystfidanymi na vazbu, té€sné pfitlacenymi a vyplnénymi lepidlem. Spotfeba lepidla je
3,5-4,5 kg dle tloustky izolace. Lepidlo se nanasi zubovou stérkou (8—10 mm) na jednu kratkou a jednu dlouhou boéni
sténu desky a nésledné i na jeji horni plochu. Deska se zatla¢i lepenymi stranami k ohrani¢ujicim konstrukcim &i jiz
nalepenym deskam. U stén vySky nad 2,5 m se v prlibéhu montaze desky mechanicky kotvi ve sparach kotvami PC®
Anchor F, spotfeba 2 ks/m?. Po ¢asteéném vytvrdnuti se odstrani $pachtli lepidlo vytlatené ze spar. Pripadné prostupy
se tésni lepidlem PC® 56 nebo tmelem PITTSEEL® 444. Nerovnosti povrchu izolace se obrousi pomoci brusného
hladitka. Z povrchu desek se odstrani prach. Udéla se technologickéa pfestavka cca 3 dny (zavisi na teploté a vlhkosti
vzduchu). Pfed lepenim se z rubu SDK desky odstrani prach a oc€istény povrch se natfe emulzi lepidla PC® 56
zfedéného 10 dily Cisté vody. Na takto upraveny rub SDK desky se ve 3 pruzich Sitky cca 150 mm nanese zubovou
stérkou (velikost zubu 8—10 mm) lepidlo PC® 56 (na Sitku desky 1 250 mm), spotifeba 2 kg/m?, a deska se pevné pfitladi
na izolaci. V horni ¢asti se deska zafixuje do nosné konstrukce min. 3 kotvami se zapustnou hlavou.




Alternativni feSeni

Skladbu Ize uplatnit i s dalSimi typy povrchovych Uprav (omitky, obklady) pro bézné i naro¢néjsi inetriérové podminky.
Konkrétni podminky jsou uvedeny v technickych listech vyrobce.
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